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Urzadzenie do wyréwnywania, wygtadzania i profilowania mas

Przedmiotem wynalazku jest urzadzenie do wyréwnywania, wygtadzania i profilowania mas, na przyktad
na bazie zywic syntetycznych, polimero-cementowej, gipsowej itp.

Urzadzenie przeznaczone jest szczeglnie do rozprowadzania i wyréwnywania mas przy wykonywaniu
posadzek na bazie zywic poliestrowych, epoksydowych, poliuretanowych i innych naktadania kitéw chemood-
pornych, na przyktad epoksydowych i fenolowo-formaldehydowych pod wyktadziny typu ptytkowego, mas do
" wykoriczania scian wewnetrznych izewnetrznych budynkéw, nakiadania mas wyréwnawczych pod cienkie

wyktadziny podlogowe, klejow itd.

Znane i stosowane w technice do wymienionych celéw urzgdzenia w postaci pedzli czy watkéw malarskich
pozwalaja jedynie na rozprowadzenie mas o bardzo niskiej lepkosci rzadkich. Inne urzadzenia, jak packi, pozwa-
lajg na rozprowadzenie mas o bardzo wysokiej lepkosci, o konsystencji péisuchej, przy czym profilowanie tych
mas nie jest mozliwe. Urzadzenia te nie pozwalajg jednak na wyréwnywanie, wygtadzanie i profilowanie mas
o konsystencji posredniej, gdyz masa taka badZ nie daje si¢ zupeinie wyréwnadé i wygtadzié, badz wykazuje taka
przylepnos¢ do urzadzenia, ze nastgpuje odrywanie si¢ natozonej masy od podtoza w trakcie jej wyréwnywania.

Celem wynalazku jest uniknigcie podanych wyzej wad i niedogodnosci, to jest wyréwnywanie, wygtadzanie -
i profilowanie mas o $rednioggstej konsystencji bez przylepiania sig tych mas i ich odrywania si¢ od podioza.

Cel ten zostal osiagnigty przez opracowanie urzadzenia, w ktérym na rdzeri wykonany z dowolnego mate-
rialu . natoZona jest jedna lub wigcej warstw siatki z dowolnego materiatu, najkorzystniej o splocie pgtelkowym,

- przy czym w ukladzie warstwowym oxzKa tej siatki nie pokrywaja si¢ ze soba.

Dzigki natozeniu jednej lub kilku warstw siatki na rdzern urzadzenia w czasie przesuwania go po powierz-
¢hni roztozonej masy uzyskuje si¢ jej doktadne wyréwnanie, wygtadzenie lub profilowanie, w zaleznosci od
rodzaju mas i potrzeb przy czym w wyniku préb i badan okazato sig, ze uktad warstw i splot pgtelkowy zapew-
nia nie przyleganie masy do rdzenia urzgdzenia. Urzadzenie wedtug wynalazku moze by¢é stosowane dla mas,
szczegblnie o sredniej lepkosci, dajac précz efektu technicznego znaczne skrécenie czasu wykonywania robét.

Urzadzenie wed hug wynalazku jest opisane poniZej w przyktadzie wykonania.
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Na wykonany z drewna, metalu, tworzywa sztucznego — w formie walka — rdzet urzadzenia natoZone sa
luzno trzy warstwy siatki metalowej lub z tworzywa sztucznego, o splocie petelkowym, przy czym w ukladzie

warstwowym oczka tej siatki nie pokrywaja si¢ ze soba.
Urzadzenie wedtug wynalazku moze byé, oprécz wymienionych juz zastosowari, wykorzystane w fabrycz-
nym procesie wykonywania ptyt azbestowo-cementowych, w fabrycznym wykariczaniu prefabrykowanych ele-

mentéw betonowych, gazobetonowych i innych, a takze w fabrykach papieru.
Zastrzezenie patentowe

Urzadzenie do wyréwnywania, wygtadzania i profilowania mas, na przyktad na bazie Zywic syntetycznych,
polimero-cementowej, gipsowej, itp., znamienne tym, Ze na rdzeri wykonany z dowolnego materiatu natozona
jest jedna lub wigcej warstw siatka z dowolnego materiatu, najkorzystniej o splocie petelkowym, przy czym

w ukladzie warstwowym oczka tej siatki sa przemieszczone wzgledem siebie.
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